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Gripper de Vacio

Tecnas
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Kenos®KSG

El KSG (Kenos Sack Gripper) puede equiparse
con eyectores COAX® o conector para
generacion de vacio externa.

El KSG esta disefado y es capaz de manipular
sacos pesados en diferentes materiales, formas
y pesos.

Con opciones de sellado por espuma o por anillo
metalico para una larga duracion.

Cartucho COAX® de tres etapas - MIDI- con un
caudal de vacio extra inicial. Caudal de vacio
elevado en relacion con el consumo energético
Lo ultimo en tecnologia de eyeccion dentro.
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